
美格智能
SLM750 R2.0模组

LTE Cat.4 Mini PCIe封装模组

股票代码：002881



LTE Cat.4 Mini PCIe封装模组

MeiG Smart
SLM750 R2.0模组

封装：Mini-PCIe封装（52pin）

基本属性：

尺寸：51.0×30.0×5.5mm

重量：<11.5g

LTE-FDD (Cat.4): Max 150Mbps(DL)/50Mbps(UL)

模组速率：

LTE-TDD (Cat.4): Max 130Mbps(DL)/35Mbps(UL)

DC-HSPA+: Max 42Mbps(DL)/5.76Mbps(UL)

WCDMA: Max 384kbps(DL)/384kbps(UL)

EDGE: Max 236.8kbps(DL)/236.8kbps(UL)

GPRS: Max 85.6kbps(DL)/85.6kbps(UL)

驱动: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android

驱动&工具：

⼯具：⼀键式升级⼯具, Gobinet拨号工具

FOTA升级*

TCP/UDP/HTTP/SSL/FTP/PPP/PING/DTMF/QMI/MQTT

协议：

模组接口：

高速USB2.0

Reset

UART*2

SIM卡接⼝(1.8 / 3.0V)

天线接⼝：主/分集/GNSS天线(选配)

I2C

LED指示灯

PCM

WAKEUP-IN & WAKEUP-OUT

认证信息：

CCC/SRRC/CTA/CE/FCC/ROHS/KC/JATE/TELEC/ANATEL

NBTC/NOM/NCC/RCM/GCF/PTCRB

KDDI/Softbank/Docomo/Verizon*/AT&T

工作温度：-40°C~+85°C

环境温湿度特性：

存储温度：-45°C ~ +90°C

湿度：5%~95%

GSM850/900 33±2dBm

发射功率：

GSM1800/1900 30±2dBm

WCDMA/HSPA 23+1/-3dBm

TD-SCDMA 23+1/-3dBm

LTE-TDD 23±2.7dBm

LTE-FDD 23±2.7dBm

SLM750 MiniPCIe 系列频段信息：

美格智能技术股份有限公司
MEIG SMART TECHNOLOGY CO.,LTD

中国·广东·深圳·福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋32层

电话: 0755-83218588

邮箱: ir@meigsmart.com

传真: 0755-83219788

网址: www.meigsmart.com

美格智能官方微信二维码

地址:

产品名称 频段 分集接收 GNSS PCM/模拟语音

SLM750-VC

MiniPCIe

LTE-FDD:B1/3/5/8

LTE-TDD:B38/39/40/41
WCDMA:B1/8

GSM:900/1800

⽀持/选配 ⽀持/选配 ⽀持/选配

SLM750-VE

MiniPCIe

LTE-FDD:B1/3/5/7/8/20

LTE-TDD:B40
WCDMA:B1/5/8

GSM:900/1800

⽀持/选配 ⽀持/选配 ⽀持/选配

SLM750-VA

MiniPCIe

LTE-FDD:B2/4/5/12/13/17/25/26/66

LTE-TDD:B41

WCDMA:B2/4/5

GSM:850/1900

⽀持/选配 ⽀持/选配 ⽀持/选配

SLM750-VAU

MiniPCIe

LTE-FDD:B1/3/5/7/8/28

LTE-TDD:B40
WCDMA:B1/5/8

GSM:850/900/1800

⽀持/选配 ⽀持/选配 ⽀持/选配

SLM750-VSA

MiniPCIe

LTE-FDD:B2/4/5/7/8/28

LTE-TDD:B40
WCDMA:B2/5/8

GSM:850/900/1900

⽀持/选配 ⽀持/选配 ⽀持/选配

SLM750-VJ

MiniPCIe

LTE-FDD:B1/3/8/18/19/26/28

LTE-TDD:B39/41
WCDMA:B1/6/8/19

⽀持/选配 ⽀持/选配 ⽀持/选配


	幻灯片 1
	幻灯片 2

